Pasta termoconductora GD900, 150g

Codigos de producto:

Kéd produktu: AM9503
EAN13: 6943219001502
HS kéd: 38249996

Parametros del producto:

£
oy I 2,30 MR LIEL

. .‘l "“n Ivity 2 ﬁ
Color: Gris s;‘-';fi.z% 4“2';12‘95‘, mwp
o oy ke il g, 1
Temperatura maxima de Ny e Sy 20 ,-
“uf"ﬂm o

l. '“M

funcionamiento: 200 °C
Conductividad térmica: 4,8 W/mK
Monto: 150 g
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Variantes de productos:

Descripcion del producto:

Pasta conductora de calor de alta calidad para disipadores de calor con una
conductividad térmica de hasta 4,8W/mK. La pasta térmica esta disehada
para garantizar una mejor transferencia de calor entre la fuente de calor -
componente electrénico - y su disipador de calor. Rellena los desniveles
entre la superficie del disipador de calor y la superficie del componente
refrigerado y, por lo tanto, aumenta la transferencia de calor al disipador
de calor, que asi tiene una mayor eficacia de refrigeracién. Al utilizar una
pasta conductora del calor, mejorara la eficacia general de la refrigeracién
y prolongara la vida util de los componentes refrigerados. Adecuado para
todos los semiconductores (LEDs), procesadores, tarjetas graficas, médulos
de memoria y mas. La pasta no es conductora de la electricidad.

Conductividad térmica: 4,8W/mK
Temperatura minima de funcionamiento: -50°C
Temperatura maxima de funcionamiento: 200°C

Peso especifico: > 2,3 g/Cc




Peso del paquete: 1509

El paguete incluye una escobilla de plastico para facilitar la aplicacién.

Galerie:

AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, MAIL: INFO@AMPUL.EU
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